




















专利名称(译) 柔性触摸面板，其制造方法以及具有该触摸面板的触摸装置

公开(公告)号 US10564755 公开(公告)日 2020-02-18

申请号 US16/100798 申请日 2018-08-10

[标]发明人 SHI WENJIE

发明人 SHI, WENJIE

IPC分类号 G09G3/30 G06F3/044 H01L51/56 H01L27/32 H01L51/00 G06F3/041

CPC分类号 H01L51/56 G06F3/0412 H01L27/323 G06F3/044 H01L51/0097 G06F2203/04107 H01L2251/5338 
G06F3/0445 G06F2203/04102 G06F2203/04103

代理人(译) MA，志刚

审查员(译) PARK，SANGHYUK

优先权 201710852055.9 2017-09-19 CN

其他公开文献 US20190087041A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供了一种位于OLED基板上的柔性触摸面板。 柔性触摸面板包括串联
设置的导电层，第一绝缘层，第一电极层，第二绝缘层，第二电极层和
保护层。 导电层设置在OLED基板的封装层上。 第一绝缘层和第一电极
层堆叠在导电层上。 第一电极层，第二绝缘层和第二电极层形成用于感
测触摸信号的电容器结构。 导电层用于输入第一电压信号。 第一电压信
号具有导电层，该导电层排出由第一电极层产生的电场线，以屏蔽第一
电极层和OLED基板的阴极层之间的信号干扰。 还提供了其制造方法和
触摸装置。
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